
 

 

 

 
 

   適用範圍 
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  高精密高難度雙面連線印刷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設備特點： 
一、可搭配製程選擇二機連線(S 面印刷→翻面→C面印刷)或三機連線(塞孔→翻面→C 面印刷→翻面→S 面印刷)。
二、因應全球工業 4.0趨勢，全機共有 23 軸數位控制系統，操作員只需於人機介面設定數值，即可自動調整 
  P.C.B尺寸、刮印壓力、刮印速度、定位尺寸等，不僅調整便利，更可做為數據管理的依據。 
三、獨創 C.C.D對位印刷，對位精確並減少對版時間，架網至量產 10分鐘內即可完成(需熟手操作)，架設治具板或   
    P.C.B時，C.C.D抓取治具靶標將板材精準放至定位 PIN上，不碰觸印刷台面確保雙面印刷品質。 
四、數位式印刷壓力設定裝置，可自動偵測工作物實際印刷壓力配合刮印刀機構自動調整刮印刀深度，操作者只需於 

人機介面設定即可改變印刷壓力，可正確的設定印刷壓力大大提升印刷品質穩定工作效率。 
五、刮印傳動結構採用航太級鋁合金一體成型輕量化高鋼性設計，傳動採用日本 THK高精密級線性滑軌，特殊設計 
  刮刀座升降精密定位無震動及前後刮印時傳動無震動使刮印刀穩定移動印刷。 
六、L.P.I.數位化網版位移裝置，對於 L.P.I擋點連塞帶印，可設定網版印刷方向位移距離，搭配專用型雙向離版裝置， 
  可精確補正前後印刷造成的網板與擋點誤差，防止偏位造成油墨積孔。對於 L.P.I空網印刷，可設定網版 X-Y軸位 
    移距離防止累積油墨過量造成孔內積墨。特殊設計刮除積墨裝置，可刮除印刷後網底產生的積墨，防止油墨積 
    孔。 
七、印刷移位台左右橫移定位採用日本 YASKAWA伺服馬達，傳動採用日本 THK高精密級線性滑軌，可高速高精密 
  移動定位且低噪音。特殊設計高精密超薄型Ｘ-Y-θ印刷對位整合台，印刷台面採用航太級鋁合金一體加工成型， 
  印刷台升降採用特殊同步凸輪設計，動作平順且水平精度高。 
八、輸送機構採用日本 YASKAWA伺服馬達控制，搭配非接觸式磁性環傳動，避免皮帶傳動產生粉塵問題，定位精準 
  且快速穩定。全程滾輪板邊輸送，印刷完成自動翻面，全程不碰觸印刷範圍，避免 P.C.B刮傷及油墨沾黏，實現 
  雙面印刷完成後再進烘烤製程，避免發生過烤及色差問題，更可減少一條烤箱及電費支出。 
九、影像視覺系統採最高階數位影像系統，可針對銅箔、綠漆、噴錫、鍍金、鍍鎳等各類圓形靶標以及各種異形靶標

進行擷取辨識高速精密定位。 
十、操作系統由高階 PLC 配合工業級電腦及人機介面控制且具備設備故障自動警報提示系統，簡易檢修。 

 

最大印刷尺寸 660x660mm(26"x26") 印刷產能 4~6pcs/min. 
最小印刷尺寸 460x460mm(18"x18") 刮印速度 1~600 mm/sec. 
最大網框尺寸 1100×1100mm 刮刀傾斜角度 0˚~45˚ 
最小網框尺寸 950×950mm 刮印橫向角度 ±5˚ 
印刷台面 780×850mm C.C.D.照明方式 LED 投光系統 
板厚尺寸 1.0～5.0mm 電氣規格 3Φ-220/380V-50/60Hz-13.1Kw 
印刷重複精度 ±0.01mm 空氣消耗量 400 L/min.（5~6kg/cm²） 
影像整合時間 0.5 sec./pcs. 設備外觀尺寸 4420(L)x2160(W)x2010(H)mm 
影像整合精度 ±0.005mm 設備重量 4750 kgs 
印刷移位台定位精度 ±0.005mm 工作高度 950~1000mm 
X.Y.Θ Table 精度 X.Y.Θ±0.005mm   


